EC AEKNTAPALLNA 3A CbOTBETCTBUE
N2: TA-1614_TA-1622/24/G/02
Hue, HMD Global Oy
Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, ®uHnaHanA
Jeknapupame Ha CBOsi OTTOBOPHOCT, Ye NPOAYKTHT:
Pagnob6opypnBaHe:

Mogen: TA-1614, TA-1622

OnucaHne: MobuneH TenedpoH

CodryepHa Bepcua Ha pagrnomogyna: 0.2404.11.00

MpepocTaBeHN akcecoapu 1 KOMMNOHEHTW: aganTep, 6atepus, USB kaben

EMC CNEKTBHP

EN 301 489-1Vv2.2.3 EN 301 511 V12.5.1
EN 301 489-17 V3.2.4 EN 301 908-2 V13.1.1
EN 301 489-52 V1.2.1 EN 301 908-13 V13.2.1
EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 908-1 V15.2.1
EN 55035:2017/A11:2020 EN 300 328 v2.2.2

EN 303 345-1 V1.1.1

EN 303 345-3 V1.1.1
be3sonacHocT

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Ekcno3numa Ha paanoyecToTHN BbAHN
EN 50360: 2017

OkosiHa cpeaa EN IEC 62311: 2020
EN IEC 63000: 2018 EN 50566:2017

EN 50663: 2017

O6LW, NopT 3a 3apsgHO YCTPOUCTBO EN 62479: 2010

EN IEC 62680-1-3: 2022

2014/53/EC:
Mpenopbka Ha CbBeTa oTHOCHO OrpaHMyaBaHe Ha ekCno3unLmsaTa Ha HAaCeNEHMETO Ha eNeKTPOMarHuUTHK noseta. OnMcaHuAT no-rope
NMPOAYKT OTrOBaps Ha OCHOBHUTE U3WCKBaHWA Ha cneAHaTa(uTe) aupektuaa(u):
- [Aupektnea 2014/53/EC oTHOCHO pagnocbopbxXeHusTa: YUneH 3.1a), 3.1b), 3.2 n 3.4
- avpekTtmea 2011/65/EU n cneaBalwymte gonbaHeHus, agupektmea Ha EU 2015/863 oTHOCHO orpaHuueHWeTOo 3a ynotpebaTta Ha
onpezeneHn onacHu BelecTBa B €/1eKTPUYECKOTO Y eIeKTPOHHOTO 0bopyABaHe

HotnduumpaHuat opraH (HanmeHoBaHume: ACB, Inc, NA: 1588) n3BbpLun oLeHka Ha
CbOTBETCTBMETO CbrAacHo npuaoxenue lll ot AupekTnBata 3a paguoobopysaBaHe n nsgage ceptudmkat 3a EC
nscneaBaHe Ha tmna (ped. N2: ATCB031906, issue 1).
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